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A trilha em vermelho deve ser afastada da parte superior (pinos 1, 2 e 3) do 

componente OK1 e OK2. Tentar passar onde está em amarelo. A rigor seria 

excelente se não houvesse nenhuma trilha passando sob OK1 e OK2, seja na 

face de cima como na face de baixo. Se isso não for possível, afaste qualquer via 

o máximo dos pinos 1, 2 e 3 de OK1 e OK2.

Afastar essa trilha em vermelho um pouco da região do 

furo. Tentar passar onde está em amarelo.
Afastar qualquer via o máximo possível do terminal 

central (comum) do relé. Tentar passar no local sinalizado 

em amarelo o trecho da trilha em vermelho.

Acertar e alinhar as cotas de dimensões da placa.

Colocar em layer que não atrapalhe a geração do 

gerber.
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Nessa região, colocar um test point ou 

orifício que permita a instalação de um pino 

ou laço metálico, para fixação do terra de 

uma ponta de prova (jacaré).

Mesmo comentário feito na face inferior da 

placa. Tentar afastar essa trilha dos pinos 

1, 2 e 3 dos componentes OK1 e OK2.

Fazer a trilha em vermelho passar na 

região em amarelo, mantendo distância dos 

terminais NA, NF e COMUM do relé.


